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内容概要

　　《电子科学与技术国防特色教材：集成电路设计基础》介绍了集成电路设计的基础内容，直观、
严密地阐述了各种集成电路设计的基本原理和概念；同时，由浅入深地提供了大量设计实例供读者学
习。
全书共分9章，第1章对集成电路的发展、分类、设计与制造作了概述。
第2章介绍半导体物理基础。
第3章介绍半导体器件模型。
第4章介绍集成电路制造、版图设计和封装。
第5章介绍模拟单元与变换电路。
第6章介绍数字单元电路设计。
第7章介绍ASIC／SoC系统设计。
第8章介绍集成电路测试与可测试性设计。
第9章介绍集成电路设计工具，并以LCD控制器作为设计实例。
《电子科学与技术国防特色教材：集成电路设计基础》作为集成电路设计的基础教材，注重相关理论
、结论和知识的应用，可供与集成电路设计领域相关的各电类专业的高年级本科生和研究生使用，也
可供这一领域的工程技术人员自学和参考。
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